
  23회를 맞이한 INTERMOLD KOREA와 함께 연관전시회인 국제 플라스틱·고무산
업전과 한국냉난방공조전 등 3대 정부지원 유망 산업 전문전시회가 킨텍스 제1전시
장 및 제2전시장을 사용, 동시개최를 통해 최고의 Global Market Place를 펼쳐 드
리겠습니다.
  이번 전시회는 연관산업 전문 전시회와 동시 개최로 세계 금형산업과 연관산업의 
미래를 한자리에서 살펴볼 수 있도록 디자인부터 완성제품까지 총 망라하여 선보임
으로써 금형산업은 물론, 전후방 관련산업의 수요 창출과 수출 증진에 크게 기여할 
것으로 기대됩니다.
  또한 전시 기간 중 신기술 및 신제품에 대한 세미나, 수출상담회 등 다양한 부대
행사와 참관객의 관심과 흥미유발을 위해 경품추첨 행사 등 축제의 장을 마련하였사
오니 금형 및 관련업체의 많은 참관 바랍니다.

<금속가공사업단 참가일정>
일 자 장 소 시 간 주 제

3.9(목)

208 10:00~12:00 ㆍ첨단 3D 스캐너 활용 복합소재 / 금형 3차원 검사 기술
    에이피아이 정성엽 부사장

207A 10:00~12:00 ㆍCNC연삭기 기술교육 및 전망
    한국폴리텍2대학 정해관 교수

208A 14:00~15:00 ㆍ쉽고 빠른 5축 CAM으로 스마트한 고효율 가공 실현
    ㈜아이지피넷 박성범 과장

206 14:00~17:00 ㆍ베트남 북부 하이퐁시 산업단지 투자 환경 설명회
    하이퐁 Deep C 산업단지

207 14:00~15:00

ㆍRenishaw 제품을 이용한 측정최적화 OMV+
    건솔루션㈜ 이정헌 부장

ㆍBallbar를 이용한 설비예방진단
    건솔루션㈜ 윤태정 수석연구원

208B 14:00~16:00 ㆍ소비재ㆍ가전 산업을 위한 3D프린터 / 3D스캐너 기술세미나
    ㈜티모스 김명환 이사

205A 14:00~15:00
ㆍDie&Mold 산업분야에서의 HSC 테크놀로지의 영향
    DECKEL MAHO Seebach 
    Mr. Jens Rogowski / 테크니컬 세일즈 매니저

205B 14:00~15:00
ㆍ부식과 도금 문제 해결할 신소재 SWG 738HH의 금형강 및
   XPM ESR 설명회
    한립금형강㈜ 서근배 이사

3.10(금)

208 10:00~12:00
ㆍ램프전용 플라스틱 금형용 CENA-V
ㆍ초정밀 프레스 금형용 신제품 SLD-i
ㆍ표면처리(PVD코팅) TRIBEC의 소개
    히타치금속한국㈜ 카타오카 히토시 과장

205A 10:00~16:00 ㆍ3D 프린팅 사용자를 위한 실용 세미나
    Materialise 정성주 세일즈어플리케이션엔지니어

205B
11:00~11:40 ㆍ금형산업을 위한 마르포스 솔루션 소개

    마르포스(주) 윤태원 과장 외 1명

14:00~15:00 ㆍ금형표면처리 신기술 “마이크로 블라스팅” 원리 및 응용사례
    한국신소재산업㈜ 최양원 대표이사

206B 14:00~15:00
ㆍ3D 프린팅 솔루션을 활용한 금형산업의 미래
    3D프린팅/3D스캐닝 최신 기술 동향 및 제조업 적용 사례
    ㈜프로토텍 조성근 이사

206A 14:00~14:50 ㆍ금형의 내구성 향상을 위한 새로운 코팅 솔루션 소개
    올리콘발저스코팅코리아(유) 정세진 영업이사

207 14:00~15:00 ㆍ절삭력을 이용한 가공속도 최적화
    씨지텍㈜ 임재영 대표이사

208A 14:00~15:00 ㆍ최고의 3D 모델링 에러 힐링 툴을 활용한 스마트제조솔루션
    ㈜아이지피넷 김경태 과장

208B 14:00~17:00 ㆍ스마트팩토리 소개
    ㈜캐디언스시스템 유제승 상무

209 14:00~17:00 ㆍ베트남 북부 하이퐁시 산업단지 투자 환경 설명회
    하이퐁 Deep C 산업단지


